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Abstract (en)
The procedure which uses a die (2) and a matrix (4) with a flange clamp (6) consists of making an indentation (9) to a given depth (p) in the sheet
metal (1), and then cutting out the workpiece with a separate cutting die or with the same die used for the indentation. Separate indentations of
the same shape can be made in two metal sheets which are then placed one on top of the other with the indentations aligned for cutting out with a
single die.

Abstract (fr)
L'invention conceme un procédé de découpage d'une piéce dans un flan de téle (1) au moyen de deux organes déplagables I'un vers l'autre
et comportant des arétes tranchantes, un poingon (2) et une matrice (4), caractérisé en ce qu'il consiste : a réaliser une indentation (9) d'une
profondeur p déterminée, selon une direction et un sens définis, et a réaliser la découpe de ladite piéce dans ledit flan de t6le (1) selon la direction
et le sens de formation de l'indentation (9). <IMAGE>
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